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FRDM i.MX 8M Plus开发板是一款低成本紧凑型开发板，搭载i.MX 8M Plus应用处理器。该板配
备板载IW612模块，集成了恩智浦的三频解决方案，支持Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4和802.15.4，是
开发现代工业和物联网应用的理想选择。该开发板包含低功耗双倍数据速率4(LPDDR4)内存、用
于快速启动的嵌入式多媒体卡(eMMC)存储、电源管理集成电路(PMIC)以及扩展功能。
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View additional information for FRDM i.MX 8M Plus开发板.
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